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                            2022年５月 12日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 オ ー ハ シ テ ク ニ カ 

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長  柴 崎  衛 

 (コード番号７６２８ 東証プライム)  

問合せ責任者 取締役経営企画部長 中村 佳二 

 (TEL：０３－５４０４－４４２０) 

 

 

業績予想および配当予想に関するお知らせ 

 
 

当社は、2023 年３月期（2022 年４月１日～2023 年３月31 日）の業績予想および配当予想を、以下の    

とおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．2023年３月期 連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日） 

 

【2023年３月期通期連結業績予想数値】 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に 

帰属する当期 

純利益 

１株当たり   

当期純利益 

今回発表予想（Ａ） 
百万円 

34,500 
百万円 

2,500 
百万円 

2,700 
百万円 

1,900 
円 銭 

138.96 

前期連結実績（Ｂ） 

（2022年３月期） 
32,545 2,272 2,536 1,791 127.17 

前期比増減額（Ａ－Ｂ） 1,955 228 164 109 11.79 

前期比増減率（％） 6.0 10.0 6.4 6.1 9.3 

 

【公表の理由】 

 2023 年３月期の連結業績予想につきまして、最近の受注動向等、現時点で入手可能な情報および予測に

基づき、算定いたしましたので公表いたします。 

なお、世界的な半導体不足や物流混乱等の影響に関しては依然として不透明な部分もあるため、今後、

事業環境の変化等によって業績予想の修正が必要になった場合には速やかに開示いたします。 
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２．2023年３月期 配当予想 

  
年間配当金 

第２四半期末 期 末 合 計 

今回発表予想 
円 銭 

28.00 
円 銭 

29.00 
円 銭 

57.00 

（ご参考）前期実績 

（2022 年３月期） 
26.00 

31.00 
（普通配当 26円 00銭） 

（記念配当 05円 00銭） 
57.00 

 

【公表の理由】 

当社は株主の皆様への利益還元の重要性を強く認識しており、経営体質の強化や将来の事業展開のた

めの成長投資等を勘案しながら、安定的な配当を継続することを基本方針の一つとしております。 

当連結会計年度も、半導体不足や物流混乱等の影響により依然として不透明な状況が続く見込みでは

ありますが、上記の基本方針に基づき、１株当たりの配当（普通配当）は、中間配当金を28円、期末配

当金を29円とし、年間では前年の記念配当５円上乗せ水準を維持し、１株当たり57円（普通配当として

５円増配）を予定しています。 

 

  なお、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及

び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものでは

ありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

 

 

以 上 


